
1 

平成 24 年２月 16 日 

 

各    位 

 

会 社 名 株 式 会 社 立 花 エ レ テ ッ ク 

コ ー ド 番 号 ８ １５９ （東証 ・大証 第１部 ） 

代 表 者 名 取 締 役 社 長 渡 邊 武 雄 

問 合 せ 先 取締役執行役員 管理部門担当 住 谷 正 志 

 電 話（06）6539－2718 

 

 

機構改革及機構改革及機構改革及機構改革及びびびび人事異動人事異動人事異動人事異動にににに関関関関するおするおするおするお知知知知らせらせらせらせ    

 

 

当社は、平成24年４月１日付をもって、下記のとおり機構改革及び人事異動を実施いたしますので、

お知らせいたします。 

 

記 

 

１．機構改革（平成 24 年４月１日付） 

 

(１) 物流子会社のアドバンストロジスティクス(株)を当社に統合し、その業務を継承する物流管理

部を発足させ、管理本部に所属させる。 

(２) ソリューション本部ソリューション部をソリューション営業部に名称変更する。 

   また、東京ソリューション営業部を新設し、ソリューション本部に所属させる。 

(３) 半導体デバイス営業推進本部を新設し、半導体デバイス企画部と半導体デバイス開拓部及び外

資半導体デバイス業務部を同本部に所属させる。 

(４) ＥＭＳ推進部を半導体技術本部に所属させる。 

(５) 本社の半導体デバイス第一本部と東京支社の半導体デバイス第二本部を再編し、半導体デバイ

ス第一本部と半導体デバイス第二本部を本社に、半導体デバイス第三本部を東京支社に所属さ

せる。 

(６) 半導体デバイス第一本部に半導体一部と鳥取支店を所属させる。 

(７) 半導体デバイス第二本部に半導体二部を所属させる。 

また、外資半導体デバイス一部を主体とした半導体三部を発足し、同本部に所属させる。 

(８) 半導体デバイス第三本部に東京半導体一部と、新設する東京半導体三部を所属させる。 

   また、外資半導体デバイス二部を東京半導体二部に名称変更し、同本部に所属させる。 

(９) 情報通信本部の電子応用システム部と産業デバイス部を統合再編し、産業デバイス部とする。 

(10)立花オーバーシーズホールディングス社を香港現地法人として発足させ、海外子会社のタチバ

ナセールス(シンガポール)社、タチバナセールス(バンコク)社、タチバナセールス(香港)社、立

花機電貿易(上海)有限公司、台湾立花股份有限公司、タチバナセールス(韓国）社を所属させる。 

 

 



2 

２．人事異動（平成 24 年４月１日付） 

 

新 役 職 名 旧 役 職 名 氏  名 

管理本部長兼経理部長 管理本部経理部長 相 澤
あいざわ

 忠 範
ただのり

 

管理本部物流管理部長 ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ(株)へ出向 伊藤
いとう

 孝 洋
よしひろ

 

東京管理部長兼東京管理課長 名古屋管理部名古屋管理課長 尾川
おがわ

 幸 太 郎
こうたろう

 

技術本部品質管理部長 
技術本部品質管理部品管担当部長【三菱

電機(株)より出向】 中 山
なかやま

 典夫
のりお

 

ソリューション本部長兼ソリューション

営業部長 
ソリューション本部部長 池田

いけだ
 啓 之

ひろゆき
 

ソリューション本部東京ソリューション

営業部長 
ソリューション本部部長 中 筋

なかすじ
 政 信

まさのぶ
 

ＦＡ業務部長 本社ＦＡ第一本部機器三部長 吉 中
よしなか

 宏
ひろし

 

ＦＡシステム推進二部長 ＦＡ企画部ＦＡ企画担当部長 堤
つつみ

 泰夫
やすお

 

半導体デバイス営業推進本部長兼半導体

デバイス開拓部長 
半導体デバイス開拓部長（東京支社駐在） 小西

こにし
 健司

けんじ
 

半導体技術本部半導体技術二部長 
半導体技術本部半導体技術二部半技六課

長 山 下
やました

 忍
しのぶ

 

本社ＦＡ第一本部機器三部長 本社ＦＡ第一本部機器三部電材課長 野里
のざと

 英樹
ひでき

 

三菱電機部長(三菱電機(株)中部支社駐

在) 
東京支社東京半導体一部長 水野

みずの
 哲弥

てつや
 

本社半導体デバイス第一本部長兼神戸支

店神戸半導体部長、神半課長 
神戸支店神戸半導体部長兼神半課長 太田

おおた
 伸

しん
 

本社半導体デバイス第一本部半導体一部

長 

立花ｵｰﾊﾞｰｼｰｽﾞﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ社香港駐在員

事務所マネージャー 大 里
おおさと

 昌 博
まさひろ

 

本社半導体デバイス第二本部長兼半導体

二部長 
三菱電機部長(三菱電機(株)中部支社駐在) 中 村

なかむら
 喜 則

よしのり
 

本社半導体デバイス第二本部半導体三部

長 

東京支社半導体デバイス第二本部外資半

導体デバイス一部長(大阪駐在) 矢野
や の

 芳 郎
よしろう

 

本社情報通信本部産業デバイス部長 
本社情報通信本部電子応用システム部電

子応用システム課長 芥 川
あくたがわ

 浩司
こうじ

 

東京支社ＦＡ第二本部東京機器一部長 本社ＦＡ第一本部機器二部制御一課長 柴田
しばた

 崇
たかし
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新 役 職 名 旧 役 職 名 氏  名 

東京支社半導体デバイス第三本部長兼東

京半導体二部長 

本社半導体デバイス第一本部半導体一部

長 澤田
さわだ

 泰 裕
やすひろ

 

東京支社半導体デバイス第三本部東京半

導体一部長兼東半一課長 
東京支社東京半導体一部東半一課長 荻 原

おぎはら
 正 行

まさゆき
 

東京支社半導体デバイス第三本部東京半

導体三部長 
東京支社東京半導体二部長 松 本

まつもと
 勉

つとむ
 

立花ｵｰﾊﾞｰｼｰｽﾞﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ社ﾃﾞｨﾚｸﾀｰ海外

半導体ﾃﾞﾊﾞｲｽ日系担当兼ﾀﾁﾊﾞﾅｾｰﾙｽ(香

港)社ﾏﾈｰｼﾞﾝｸﾞﾃﾞｨﾚｸﾀｰ【立花ｵｰﾊﾞｰｼｰｽﾞﾎ

ｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ社へ出向】 

本社半導体デバイス第一本部長兼半導体

二部長 原田
はらだ

 英 信
ひでのぶ

 

 

以 上 


